




































专利名称(译) 用于二维和三维成像的2D超声换能器阵列

公开(公告)号 US6419633 公开(公告)日 2002-07-16

申请号 US09/663557 申请日 2000-09-15

[标]申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦电子股份有限公司

申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦电子N.V.

当前申请(专利权)人(译) 皇家飞利浦电子股份有限公司

[标]发明人 ROBINSON ANDREW L
ROBINSON BRENT STEPHEN
DETMER PAUL

发明人 ROBINSON, ANDREW L.
ROBINSON, BRENT STEPHEN
DETMER, PAUL

IPC分类号 A61B8/14 B06B1/06 A61B8/00 H04R17/00

CPC分类号 A61B8/14 A61B8/4483 A61B8/483 B06B1/0607 B06B1/0622 A61B8/463 A61B8/06

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声2D阵列具有在二维上延伸的元件，其可以被单独控制和操作以形成
2D阵列，用于在三维中扫描体积区域。还可以一起选择和操作各个元
件，以形成一维阵列，用于在二维中扫描平面区域。包含本发明阵列的
超声探头可以在二维和三维成像模式之间快速切换，以实时产生三维图
像和二维图像。
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